
Call for Application: 

2023 OTSUKA TOSHIMI Scholarship Foundation 
(Direct Application) 

I. Target (As of April 2023) 

Undergraduate students: 3rd year or above 

Graduate students: Master or Doctoral students 

*You are NOT eligible if you 

1. are Research students 

2. have repeated an academic year or taken temporary leave of absence 

II. Eligibility (As of April 2023) 

Eligibility requirements for this scholarship are that you must 

1. be 38 years or younger (with College Student visa);  

2. be enrolled as a regular student majoring in the field of medicine (including dentistry and engineering); 

3. be highly motivate and in good academic standing; 

4. be engaged in innovative and creative research; 

5. not leave Japan for more than 40 days while you receive this scholarship; 

6. have an international understanding to serve as a bridge between Japan and other countries; 

7. be in need of financial aid due to extenuating financial circumstances; 

8. be able to actively engage in activities held by the foundation and network with scholarship recipients; 

9. be willing to learn Japanese. 

*You may submit application in English but some points will be deducted if you do not show willingness to learn 

Japanese. 

III. Scholarship 

Amount: 2,000,000 JPY/year, 1,500,000 JPY/year or 1,000,000 JPY/year 

Duration: 1 year (April 2023 - March 2024) 

IV. Number 

Total number of the recruitment by Foundation: about 90 

V. Selection 

Late June – Early July, 2023 Document Review and Interview by the Foundation 

Mid July, 2023   Notification of Selection Results 

VI. Application Form 

You can get the application form from the website below. 

    http://www.otsukafoundation.org/ 

* All documents (except a recommendation letter) must be handwritten in Japanese or English by the applicant 

themselves. If you write applications in English, you must provide Japanese translation. 

VII. Application Period and Submission 

[New Applicant] Online: April 20 (Thu), 2023, 5 pm 

By post: April 24 (Mon), 2023, 3 pm (must arrive at the foundation promptly) 

[Continuing Applicant] Online: April 11 (Tue), 2023, 5 pm 

By post: April 13 (Thu), 2023, 3 pm (must arrive at the foundation promptly) 

*Submission: You need to submit applications to the scholarship foundation by yourself.    

  Once an applicant who was recommended by the university has been awarded a scholarship by the relevant 

scholarship foundation, the applicant is barred from declining the scholarship award. You should check details 

of each scholarship before you apply some scholarships. When you received a result of scholarship from 

foundation, please be sure to inform the International Student Support Unit (Gakusei-ukeire Kakari) 

Inquiries: International Student Support Unit (ISSU),  

Global Gateway Division (Building No. 1, 4F) 

 Tel: 03-5803-4076/4077 Email: fssu@ml.tmd.ac.jp 

mailto:fssu@ml.tmd.ac.jp


公益財団法人 大塚敏美育英奨学財団 

2023 年度奨学生募集（個人応募） 
 

Ⅰ．募集対象（２０２３年４月１日現在） 

 学部生  ３年生以上（※１，２年生は応募不可） 

大学院生 大学院の正規課程に在学する私費外国人留学生（※大学院研究生は不可） 

※標準修業年限内での修了が見込めない者（留年者、休学していた期間がある者等）、長期履修生は不可。 

Ⅱ．応募資格（２０２３年４月１日現在） 

① 満３８歳以下の私費留学生（在留資格が「留学」の者に限る） 

② 日本国内の大学又は大学院の正規課程に在学し、人の健康に深く関連する分野 

（医学、薬学、生物学、栄養学、体育学、工学等）及び経営学の研究をしている者 

③ 向学心に富み、学業優秀であり、品行方正である者 

④ 独自性のある研究、革新的な研究に携わっている者 

⑤ 奨学期間中に合計４０日以上日本を離れない者 

⑥ 国際的視野を持ち、日本と母国の架け橋としてリーダーシップを発揮できる者 

⑦ 学費の支弁が困難と認められる者 

⑧ 当財団のイベントや奨学生のネットワークに積極的に参加し協力できる者 

⑨ 日本語を学ぶ意欲がある者 

※英語の願書も受け付けるが、日本語への意欲が見られない場合は減点される。 

Ⅲ．奨学金 

１．支給額 年額２００万円、１５０万円又は１００万円 

２．支給期間  １年間（２０２３年４月～２０２４年３月） 

Ⅳ．募集人数 

 財団募集数 約９０名 

Ⅴ．選考 

 ２０２３年６月下旬～７月上旬 財団にて書類選考及び面接試験 

 ２０２３年７月中旬       結果通知 

Ⅵ．応募書類 

 申請書は各自、財団ウェブサイトよりダウンロードすること 

    http://www.otsukafoundation.org/ 

※応募者本人が日本語または英語で手書きすること。なお、英語で書かれた願書も受け付けるが、日本語訳の添付が必須。 

Ⅶ．応募書類の提出先及び提出締切 

 【新規】WEB 提出：２０２３年４月２０日（木）１７時 

郵送：２０２３年４月２４日（月）１５時（財団事務局必着） 

 【継続】WEB 提出：２０２３年４月１１日（火）１７時 

輸送：２０２３年４月１３日（木）１５時（財団事務局必着） 

※財団へ直接郵送すること 

 

大学から推薦され、採用された奨学金は辞退することができません。重複申請をしている者は、よく確認してから、応募して下さい。奨学金受給が

決定した際は、必ず学生受入係にお知らせ下さい。 

国際交流課学生受入係（１号館４階） 

Tel: 03-5803-4076/4077 Email: fssu@ml.tmd.ac.jp 


